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Produkto ypatybes 



Standartines konfiguravimo ypatybes 

HP Compaq Microtower ypatybes gali skirtis priklausomai nuo 
modelio. Noredami suzinoti visa^ i kompiuter| [diegtos technines 
ir programmes [rangos saras^, paleiskite Windows diagnostikos 
paslaugn program^. Sios paslaugu programos naudojimosi 
instrukcijas rasite Gedimii nustatymo vadove, kuris yra 
Dokumentacijos kompaktiniame diske. 




Microtower konfiguracija 
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Priekinio skydelio komponentai 

Diskii [renginiii konfiguracija priklauso nuo modelio. 




Priekinio skydelio komponentai 


O Optiniy disky jrenginiai (CD-ROM, 
CD-R/RW, DVD-ROM, DVD+R/RW 
ar CD-RW/DVD Combo jrenginys) 


© 


Optiniu disky jrenginio isstumimo 
mygtukas 


© Optiniy disky jrenginio aktyvumo 
indikatorius 


© 


Jjungimo mygtukas 


© Diskeliy jrenginys (pasirinktinis) 


© 


Maitinimo jjungimo indikatorius 
(Power On) 


© Diskeliy jrenginio aktyvumo lempute 
(pasirinktine) 


© 


Kietojo disko aktyvumo indikatorius 


© Diskelio isstumimo mygtukas 
(pasirinktinis) 


© 


Ausiniy lizdas 


© USB (Universal Serial Bus) prievadai 


© 


Mikrofono jungtis 
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Produkto ypatybes 



Galinio skydelio komponentai 




Galinio skydelio komponentai 


O Maitinimo kabelio jungtis 


© 


□ □ 


RJ-45 tinklo jungtis 


© Jtampos jungiklis 


© 




Lygiagredoji jungtis 


© fa PS/2 peles jungtis 


© 


□ 


Monitoriaus jungtis 


0 m PS/2 klaviaturos jungtis 


© 




Ausiniy/linijinio isejimo jungtis 


© Universali nuoseklioji magistrate 
(USB) 


© 




Garso linijinio jejimo jungtis 


© ioioi Nuoseklioji jungtis* 


© 


# 


Mikrofono jungtis 



<£3^ Issidestymas ir jungciy skaicius priklauso nuo modelio. 

Jei PCI grafine plokste yra jdiegta, kortos ir sistemines plokstes jungtys gali buti naudojamos 
vienu metu. Norint naudoti abi jungtis gali tekti pakeisti kai kuriuos Kompiuterio nustatymus. 
Informacijq apie jkrovio tvarkq skaitykite Kompiuterio nustatymy (F10) paslaugy programos 
vadove, esanciame Dokumentacijos kompaktiniame diske. 

*Virsutine sios sistemos plokstes dalis, ant kurios pritvirtinta kortele su uzrasu P52, 
palaiko papildomq antrqjj nuoseklyjj prievadq (gaminio numeris 284216-001). 
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o 


Funkciniai klavisai 


Atlieka ypatinaas naudojamos proaramines iranaos funkcijas. 

/ r ZJ \ r ZJ t ZJ \ 


© 


Redagavimo klavisai 


Susideda is: Insert, Home, Page Up, Delete, End ir Page Down. 


© 


Busenos indikatoriai 


Parodo kompiuterio ir klaviaturos nustatymu busenas 
(Num Lock, Caps Lock ir Scroll Lock). 


0 


Skaiciy klavisai 


Veikia kaip skaiciuotuvo mygtukai. 


© 


Rodykliu klavisai 


Naudojama dokumentui ar interneto svetainei narsyti. 

Sie mygtukai leidzia judeti kairen, desinen, aukstyn ir zemyn 

naudojant klaviaturq vietoj peles. 


© 


Ctrl klavisai 


Naudojamas kartu su kitu klavisu; jo funkcijos priklauso nuo 
naudojamos programmes jrangos. 


© 


Programu klavisas* 


Naudojamas (kaip desinysis peles mygtukas) atidaryti issokancius 
meniu Microsoft Office programose. Kitose programose gali atlikti 
kitokias funkcijas. 


© 


Windows logotipo 
klavisai* 


Naudojamas atidaryti meniu Pradeti (Start) Microsoft Windows 
operacinese sistemose. Naudojamas kartu su kitais klavisais 
kitoms funkcijoms atlikti. 


© 


Alt klavisai 


Naudojamas kartu su kitu klavisu; jo funkcijos priklauso nuo 
naudojamos programmes jrangos. 


* Klavisai naudojami tarn tikruose geografiniuose regionuose. 
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Pasirinktine HP moduline klaviatura 

Jei kompiuterio rinkinyje yra HP moduline klaviatura, 
informacijos apie jos komponentus ir nustatyma, ieskokite 
HP modulines klaviatiiros vartotojo vadove, kur; rasite 
dokumentacijos kompaktiniame diske. 

Windows logotipo klavisas 

Naudokite Windows logotipo klavisa^ kartu su kitais klavisais tarn 
tikroms Windows operacines sistemos funkcijoms atlikti. Jei norite 
suzinoti, kaip atorodo Windows logotipo klavisas, skaitykite 
„Klaviaturos komponentai". 



Windows logotipo klaviso funkcijos 


Windows logotipo klavisas 


Parodo arba paslepia meniu Pradeti (Start). 


Windows logotipo klavisas + d 


Parodo darbastalj. 


Windows logotipo klavisas + m 


Minimizuoja visus atidaryty programy langus. 


Shift + Windows logotipo klavisas + m 


Atsaukia Minimizuoti visus (Minimize All). 


Windows logotipo klavisas + e 


Atidaro langq Mano kompiuteris (My Computer). 


Windows logotipo klavisas + f 


Atidaro langq leskoti dokumento (Find document). 


Windows logotipo klavisas + Ctrl + f 


Atidaro langq leskoti kompiuterio (Find computer). 


Windows logotipo klavisas + Fl 


Atidaro Windows zinynq (Windows Help). 


Windows logotipo klavisas + 1 


Jei esate prisijunge prie tinklo domeno, uzrakina 
kompiuterj arba leidzia perjungti vartotojq, 
jei nesate prisijunges prie tinklo domeno. 


Windows logotipo klavisas + r 


Paleidzia dialogo langq Vykdyti (Run). 


Windows logotipo klavisas + u 


Paleidzia paslaugy programy tvarkytuvq 
(Utility Manager). 


Windows logotipo klavisas + Tab 


Aktyvuoja kitq uzduociy juostos (Taskbar) mygtukq. 



Specialiosios peles funkcijos 

Dauguma programu, palaiko pel^- Funkcijos, priskiriamos kiekvienam 
peles mygtukui, priklauso nuo naudojamos programos. 
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Produkto ypatybes 



Serijos numerio vieta 

Kiekvienas kompiuteris turi unikalii serijos numer[ ir produkto ID 
numerL kurie yra ant virsutinio kompiuterio skydelio. 
Laikykite siuos numerius paruostus naudoti, kai susisiekiate 
su klienui aptarnavimo centru. 




Serijos numerio ir produkto ID vietos 
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Technines jrangos atnaujinimas 



Prieziuros ypatybes 

Microtower kompiuteryje yra idiegtos funkcijos, palengvinancios 
kompiuterio atnaujinima^ ir aptarnavima^. Daugeliui siame skyriuje 
aprasytii jdiegimo procedure nereikia jokhi papildormi jrankni. 

Perspejimai ir jspejimai 

Pries atlikdami atnaujinimus atidziai perskaitykite visas siame vadove 
pateiktas taikytinas instrukcijas ir perspejimus. 

APERSPEJIMAS: Jei norite sumazinti susizeidimo nuo elektros smugio 
ir/arba nuo karsty pavirsiy rizikq, istraukite maitinimo kabelj is elektros 
lizdo ir pries liesdami palaukite, kol vidiniai sistemos komponentai ataus. 



APERSPEJIMAS: Jei norite isvengti elektros smugio, ugnies ar jrangos 
sugadinimo, nekiskite telekomunikacijos/telefono jungdu j tinklo sqsajos 
valdiklio (NIC) lizdus. 



AjSPEJIMAS: Statinis elektros kruvis gali sugadinti kompiuterio ar papildomos 
jrangos elektroninius komponentus. Pries atlikdami siuos veiksmus, 
iskraukite statinj elektros kruvj trumpai paliesdami jzemintq metalinj objektq. 
Daugiau informacijos ieskokite Priedas D, „Elektrostatine iskrova". 



AjSPEJIMAS: Pries nuimdami dangtj nuo kompiuterio jsitikinkite, kad 
kompiuteris yra isjungtas ir maitinimo kabelis istrauktas is elektros lizdo. 
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Kompiuterio soninio dangcio nuemimas 

Noredami nuimti kompiuterio sonini dangt|: 

1. Tinkamai isjunkite kompiuter| naudodami operacinQ sistema., 
tada isjunkite visus kitus isorinius prietaisus. 

2. Istraukite maitinimo kabel| is elektros tinklo lizdo ir is 
kompiuterio, tada atjunkite visus kitus isorinius prietaisus. 

AjSPEJIMAS: Pries nuimdami soninj dangtj nuo kompiuterio jsitikinkite, 
kad kompiuteris isjungtas ir maitinimo kabelis istrauktas is elektros tinklo lizdo. 



3. Atlaisvinkite varzteli O, pritvirtinant| kompiuterio sonin| dangt| 
prie kompiuterio korpuso. 

4. Pastumkite sonin| dangt| atgal © apie 2,5 cm (1 coli), 
tada nukelkite dangt|. 



Galbut noresite paguldyti kompiuter; ant sono, kad galetumete [statyti 
vidines dalis. {sitikinkite, jog puse su soniniu dangciu ir traukimo 
rankena yra virsuje. 




Kompiuterio soninio dangcio nuemimas 
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Technines jrangos atnaujinimas 



Priekinio skydo nuemimas 

Noredami nuimti priekini skydaj 

1. Tinkamai isjunkite kompiuteri naudodami operacin^ sistema., 
tada isjunkite visus kitus isorinius prietaisus. 

2. Istraukite maitinimo kabeli is elektros tinklo lizdo ir is 
kompiuterio, tada atjunkite visus kitus isorinius prietaisus. 

3. Nuimkite kompiuterio sonini dangt|. 

4. Noredami nuimti priekini skyda, spauskite visas tris atidarymo 
a^seles, kurios yra kaireje skydo puseje O, tada sukite skyda^nuo 
korpuso © pradedant kairiaja, po to desiniaja puse. 




Priekinio skydo nuemimas 
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Papildomos atminties jstatymas 

Kompiuteryje yra du tiesines atminties moduliai (DIMM), 
skirti dvejopo duomenu^ srauto sinchroniskai dinaminei 
operatyviajai atminciai (DDR2-SDRAM). 

DIMM moduliai 

Pagrindineje ploksteje esantys atminties lizdai gali buti uzpildyti 
ne daugiau kaip keturiais standartiniais DIMM moduliais. Sie lizdai 
yra is anksto uzpildyti bent vienu DIMM moduliu. Noredami isgauti 
maksimali^ atminties palaikyma^, sistemhiQ plokstQ galite uzpildyti 
iki 4GB atminties, kuri yra sukonfiguruota dirbti auksto efektyvumo 
dvigubo kanalo rezimu. 

DDR2-SDRAM DIMM moduliai 

Norint, kad sistema veiktii sklandziai, DDR2-SDRAM DIMM 
moduliai turi buti: 

■ standartiniai 240 kontaktu. 

■ nebuferiniai, suderinami su PC3200 400 MHz 
arba su PC4300 533 MHz 

■ 1,8 volto DDR2-SDRAM DIMM moduliai 
DDR2-SDRAM DIMM moduliai taip pat turi: 

■ palaikyti CAS laukimo trukniQ 3, 4 arba 5 (CL = 3, CL = 4 arba 
CL = 5), skirts DDR2/400 MHz; palaiko CAS laukimo trukmQ 4 
arba 5 (CL = 4 arba CL = 5), skirta. DDR2/533 MHz 

■ tureti privaloma^ JEDEC SPD informacija^ 
Be to, kompiuteris palaiko: 

■ 256Mbit, 5 1 2Mbit ir 1 Gbit ne ECC atminties technologijas 

■ vienpusius ir dvipusius DIMM modulius 

■ DIMM modulius su x8 ir xl6 DDR jxenginiais; DIMM moduliai 
su x4 SDRAM [renginiais nepalaikomi 

Sistema nepasileis, jeigu idesite nepalaikomus DIMM modulius. 
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DIMM lizdy uzpildymas 

Sistema automatiskai veiks vieno kanalo rezimu, dvigubo kanalo 
Asimetriniu rezimu ar aukstesnio efektyvumo dvigubo kanalo 
Sluoksniniu rezimu, atsizvelgiant ; tai, kaip [kisti DIMM moduliai. 

■ Sistema veiks vieno kanalo rezimu, jeigu DIMM lizdai bus 
uzpildyti tik viename kanale. 

■ Sistema veiks dvigubo kanalo Asimetriniu rezimu, jeigu A 
kanalo bendroji DIMM atminties talpa yra nelygi bendrajai B 
kanalo DIMM atminties talpai. 

■ Sistema veiks aukstesnio efektyvumo dvigubo kanalo 
Sluoksniuotu rezimu, jeigu bendra kanalo A DIMM atminties 
talpa lygi bendrajai kanalo B DIMM atminties talpai.Taciau 
jxenginio technology a ir plotis tarp kanalu. gali skirtis. Pvz., 
jeigu A kanalas yra uzpildytas dviem 256MB DIMM moduliais, 
o B kanalas uzpildytas vienu 512MB DIMM moduliu, 
sistema veiks Sluoksniniu rezimu. 

■ Bet kuriame rezime maksimalus veikimo greitis nustatomas pagal 
leciausia. sistemos DIMM moduli. Pvz., jeigu sistema uzpildyta 
DIMM moduliais, kuriu_ daznis 400 MHz, ir DIMM moduliais, 
kuriij. daznis 533 MHz, sistema veiks letesniu is siu_ dvieju. greiciu.. 

Sistemos ploksteje yra keturi DIMM moduliu. lizdai - po du lizdus 
viename kanale. Lizdai pazymeti XMM1 , XMM2, XMM3 ir XMM4. 
Lizdai XMM1 ir XMM2 yra A kanale. Lizdai XMM3 ir XMM4 
yra B kanale. 
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DIMM moduliy lizdy padetys 



Gaminys 


Aprasas 


Lizdo spalva 


O 


DIMM modulio lizdas XMM1 , 
A kanalas 


Juodas 


© 


DIMM modulio lizdas XMM2, 
A kanalas 


Balta 


© 


DIMM modulio lizdas XMM3, 
B kanalas 


Juodas 


o 


DIMM modulio lizdas XMM4, 
B kanalas 


Balta 
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DIMM moduliy jdiegimas 



AjSPEJIMAS: Atminties moduliy lizdai turi aukso spalvos metalinius 
kontaktus. Kai atnaujinate atmintj, svarbu naudoti atminties modulius 
su auksuoto metalo kontaktais, kad buty isvengta korozijos ir/arba 
oksidacijos, kuri atsiranda susiliedant dviem nesuderinamiems metalams. 



AjSPEJIMAS: Statinis elektros kruvis gali sugadinti kompiuterio ar papildomy 
ploksciy elektroninius komponentus. Pries atlikdami siuos veiksmus, 
iskraukite statinj elektros kruvj trumpai paliesdami jzemintq metalinj objektq. 
Daugiau informacijos zr. Priedas D, „Elektrostatine iskrova". 



AjSPEJIMAS: Dirbdami su atminties moduliu, nelieskite jo kontakty. 
Taip galite sugadinti modulj. 



1. Tinkamai isjunkite kompiuter; naudodami operacine, sistema^ 
tada isjunkite visus kitus isorinius prietaisus. 

2. Istraukite maitinimo kabel; is maitinimo lizdo ir atjunkite visus 
kitus isorinius prietaisus. 

3. Nuimkite kompiuterio sonin| dangt^. 

4. Sistemineje ploksteje suraskite atminties moduliu, lizdus. 

APERSPEJIMAS: Jei norite sumazinti susizeidimo nuo karsty pavirsiy rizikq, 
nelieskite jy, kol vidiniai sistemos komponentai nebus atause. 
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5. Atidarykite abu atminties modulio lizdo skla^scius O, tada ikiskite 
atminties moduli [ lizda^ ©. 




DIMM modulio jdiegimas 



Atminties modulis gali buti [statytas vieninteliu budu. 
Suderinkite modulio kampa^ su atminties lizdo atidarymo a^sele. 



Norint uztikrinti maksimalii nasuma^, lizdai turi buti uzimti taip, 
kad kanalo A atminties talpa butu_ lygi kanalo B atminties talpai. 
Pavyzdziui, jei lizde XMM1 jau yra vienas DIMM modulis 
ir jus norite [statyti antra. DIMM moduli, i lizda.XMM3 arba XMM4 
rekomenduojama [statyti tokios pacios atminties talpos DIMM moduli. 



6. Jstumkite moduli i lizda. ir isitikinkite, kad modulis visiskai istumtas 
ir tinkamai pritvirtintas. Jsitikinkite, ar uzdaryti sklasciai ©. 

7. Pakartokite 5 ir 6 zingsnius noredami ikisti daugiau moduliii. 

8. Uzdekite sonini dangti. 

Kompiuteris turetu. automatiskai atpazinti papildoma. atminti, kai kita. 
karta. jjungsite kompiuteri. 
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Disky jrenginio pakeitimas ir atnaujinimas 

Kompiuteris palaiko iki sesiii diskii [renginiii, kurie gali buti 
skirtingai sukonfiguruoti. 

Siame skyriuje aprasoma, kaip pakeisti ar atnaujinti kaupimo 
[renginius. Norint pakeisti disko jxengini reikalingas Torx atsuktuvas. 

AjSPEJIMAS: Pries isimdami kietqjj diskq nepamirskite pasidaryti asmeniniy 
failu, esanciu kietajame diske, atsargines kopijas isoriniame kaupimo 
jrenginyje, pvz., kompaktiniame diske. Kitu atveju galite prarasti duomenis. 
Kai pakeisite pagrindinj kietqjj diskq, jums reikes paleisti Restore Plus! 
kompaktinj diskq, kad jkeltumete HP gamykloje jdiegtus failus. 



Disky {rengini^ padeciy nustatymas 




Disky jrenginiy padetys 

O Dvi 13,125 cm (5,25 colio) perpus zemesnes nisos 
papildomiems disky jrenginiams 

© Dvi standartines 8,75 cm (3,5 colio) vienos treciosios aukscio 
nisos (parodytas 1,44-MB diskeliy jrenginys) 

© Dvi vidines 8,75 cm (3,5 colio) vienos treciosios dydzio nisos 
kietiesiems diskams 
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Disky [renginio istraukimas 

1. Tinkamai isjunkite kompiuter| naudodami operacinQ sistema^ 
tada isjunkite visus kitus isorinius prietaisus. Istraukite maitinimo 
kabel; is maitinimo lizdo ir atjunkite visus kitus isorinius prietaisus. 

2. Nuimkite sonin| dangt| ir priekin| skyda^. 

3. Atjunkite maitinimo ir duomenu, kabelius nuo disku. irenginio, 
kaip parodyta siose iliustracijose. 




Optiniy disky jrenginio kabeliy atjungimas 
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4. Prilaikomieji diskii [renginio sklajsciai su paleidimo a^selemis 
prilaiko diski^ irengin| jo nisoje. Pakelkite prilaikomojo skla^scio 
paleidimo a^selQ O diskii [renginio disko, kur| norite istraukti, 
o tada istraukite diski^ jxengini is jo nisos ©. 




Disky jrenginiy istraukimas 

5. Atsukite keturis seno diskii irenginio varztelius (po du 

kiekvienoje puseje). Jijjums reikes idedant nauja^diskii jrengini. 
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Disky {renginio pakeitimas 



AjSPEJIMAS: Jei norite isvengti duomeny praradimo ir kompiuterio arba disky 
jrenginio gedimo: 

■ Jei ketinate jdeti arba isimti kietqjj diskq, tinkamai isjunkite operacine 
sistemq, tada isjunkite kompiuterj. Neisimkite kietojo disko, kol kompiuteris 
yra jjungtas arba veikia budejimo rezimu. 

■ Pries paimdami disky jrenginj iskraukite statinj elektros kruvj. 
Laikydami disky jrenginj, stenkites neliesti jungties. 

Daugiau informacijos apie tai, kaip isvengti statinio elektros kruvio 
zalos rasite Priedas D, „Elektrostatine iskrova". 

■ Disky jrenginj laikykite atsargiai, neismeskite is ranky. 

■ Jdedami disky jrenginj nenaudokite jegos. 

■ Saugokite kietqjj diskq nuo skysciy, labai auksty ir zemy temperatury 
ar produkty, kurie skleidzia magnetinius laukus, pvz., 

monitoriy ar koloneliy. 



Pries isimdami senajikietaji diska^ nepamirskite pasidaryti duomenu_ 
atsarginiii kopiju., kad galetumete idiegti siuos duomenis { nauja^ 
kietaji diska^. 

HP nepalaiko SATA ir PATA kietuju, diskujungimo vienoje sistemoje. 



1 . I nauja^ diska^ isukite keturis varztelius (po du kiekvienoje puseje), 
kurie buvo issukti is seno disko. Varztai padeda j.stumti diska^ 
itinkama^padetinisoje. Papildomi varzteliai yra pateikiami 
korpuso priekyje po priekiniu skydu. 



Korpuso priekyje po priekiniu skydu is viso yra 8 papildomi varzteliai. 
Keturiu, sriegis yra standartinis 6-32, kitii sriegiai yra M3 metriniai. 
Standartiniai varzteliai naudojami kietiesiems diskams ir yra sidabro 
spalvos. Metriniai varzteliai naudojami visiems kitiems diskq. 
[renginiams ir yra juodi. Jsitikinkite, ar [ disku_ [rengini sukate 
tinkamus varztelius. 
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2. Kiskite diskii jxengini [ nisa^, sulygindami varztelius su jii lizdais, 
kol diskij. [renginys isistatys i vieta^. 




Kaip jkisti disky jrenginius j jy vietq 
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4. {diegdami nauja^kietaj; diska^ sujunkite duomenu. perdavimo 
kabel; su sistemine plokste. 



Kietuju diskn keitimo rinkinys susideda is keleto duomenu, perdavimo 
kabeliii. Jsitikinkite, ar naudojate kabel; tok;, kaip [diegtas gamykloje. 



Jei sistemoje yra tik vienas SATA kietasis diskas, noredami isvengti 
nesklandumii, susijushi su kietojo disko veikimu, jo duomenu_ kabel| 
turite prijungti prie tamsiai melynos jungties su uzrasu P60 SATA 0. 
Jei prijungiate antra^ kietaji diska^ jo duomenu, kabel| prijunkite prie 
baltos jungties su uzrasu P61 SATA 1. HP nepalaiko SATA ir RATA 
kietiy'ii disku, jungimo vienoje sistemoje. 



5. Uzbaikite siame skyriuje aprasyta^ procedure „Kompiuterio 
perrinkimas". 

6. Jjunkite kompiuter;. 



PakeitQ pagrindin; kietaji diska^ [dekite Restore Plus! kompaktin[ 
diska^ kad atkurtumete operacine, sistema^ programmes ;rangos 
tvarkykles ir/arba bet kokias pries tai ;diegtas taikomajsias programas 
is HP Sekite vadovo instrukcijas, jas rasite atkurimo kompaktiniame 
diske. Atkurimo procesui pasibaigus, pakartotinai [diekite asmeninius 
dokumentus, kuriuos issaugojote pries pakeisdami kietaji diska^. 
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Ispletimo korty jdejimas arba isemimas 

Kompiuteryje yra du PCI ispletimo lizdai, |kuriuos telpa iki 17,46 cm 
(6,875 colio) ilgio ispletimo kortos. Kompiuteryje taip pat yra vienas 
PCI Express xl ispletimo lizdas. 




Ispletimo lizdy vietos 



Gaminys 


Aprasas 


O 


PCI ispletimo lizdai 


© PCI Express xl ispletimo lizdas 
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Pasalinti, pakeisti ar prideti ispletimo korta^. 

1. Tinkamai isjunkite kompiuter| naudodami operacinQ sistema^ 
tada isjunkite visus kitus isorinius prietaisus. Istraukite maitinimo 
kabeli is maitinimo lizdo ir atjunkite visus kitus isorinius prietaisus. 

2. Nuimkite sonin| dangt| ir paguldykite kompiuter| taip, 
kad matytumete atidaryta^ sona^. 

3. Kompiuterio gale, stumiamas lizdo dangtelio uzraktas saugo 
ispletimo kortos laikiklius ir uzsifiksuoja ispletimo lizdas. 
Atsukite varztus, laikancius lizdo dangtelio uzrakta^O, 

ir isstumkite lizdo dangtelio uzrakta^ is laikikliu., © kad jie 
nebebutii saugomi uzrakto. 
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4. Pries idedami ispletimo korta^, pasalinkite ispletimo kortos lizdo 
dangteli arba |deta^ ispletimo korta^. 

a. Jei idedate ispletimo korta^ [ tuscia^ lizda^, pasalinkite reikiama^ 
lizdo dangteli korpuso gale. Traukite lizdo dangteli [ virsii, 
tada tolyn nuo vidines korpuso dalies. 
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b. Isimdami PCI ispletimo korta^ laikykite uz abiejn gain 
ir atsargiai lenkite pirmyn ir atgal, kol jungtys issilaisvins 
is lizdo. Traukite ispletimo korta^ [ virsit nuo lizdo, O tada tolyn 
nuo vidinio korpuso, kad © islaisvintumete is korpuso remo. 
Bukite atsargus, kad korta neibreztumete kitij. komponentii. 




Ispletimo kortos isemimas 



Pries isimdami [deta^ ispletimo korta^ atjunkite visus kabelius, 
kurie gali buti prijungti prie ispletimo kortos. 



A 



5. Nekeisdami senos ispletimo kortos nauja, idekite ispletimo lizdo 
dangteli atidarytam lizdui uzdaryti. {dekite metaling lizdo dangteli 
| atidaryta^ lizda, ir stumkite lizdo dangtelio uzrakta^ zemyn, 
kol uzsifiksuos. 

jSPEJIMAS: Iseme ispletimo kortq, privalote jq pakeisti nauja arba 
ispletimo lizdo dangteliu geresniam vidiniy komponenty ausinimui. 
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6. Keisdami arba idedami nauja^ ispletimo korta^, laikykite korta^ virs 
ispletimo lizdo sistemineje ploksteje, tada traukite korta^ [ korpuso 
gala,© taip, kad laikikliai ploksteje lygiuotu_si su atidarytu lizdu 
korpuso gale. Atsargiai spauskite korta^ zemyn [ ispletimo lizda^ 
pagrindineje ploksteje ©. 




Ispletimo kortos pakeitimas ir phdejimas 



{dedami ispletimo korta^ tvirtai spustelekite korta^ kad visa jungtis 
tinkamai [sistatytu. i ispletimo lizda^. 



7. Keisdami ispletimo korta^ sena^korta, idekite [ antistatini naujos 
kortos ipakavima^. 
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8. Laikydami ispletimo kortos laikiklius priesais korpusaj 

stumkite uzrakto dangtel; zemyn link ispletimo kortos laikiklivj. 
ir lizdo dangtelio taip O, kad laikikliai liktii vietoje, issukite 
varzta^ ©, kuris lizda^ laiko uzrakinta^. 




Ispletimo korty ir lizdo dangteliy apsauga 

9. Uzbaikite siame skyriuje aprasyta^ procedure „Kompiuterio 
perrinkimas". 
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Kompiuterio perrinkimas 

1 . Laikykite korpuso stacks {dekite tris kabliukus | desinQ skydo 
pusQ O | staciakampio korpuso krastus, tada istatykite skyda^ 
i vieta^© taip, kad trys skirtukai kaireje skydo puseje [sistatytii 
1 korpuso lizdus. 




Priekinio skydo pakeitimas 
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2. Pastatykite sonini skyda^ i tinkama^ padet| korpuse ir stumkite 
1 vieta^O. {sitikinkite, kad varzti^ skylutes lygiuojasi su korpuso 
skylutemis ir priverzkite varztus ©. 




Soninio dangcio pakeitimas 

3. ]junkite maitinimo laida^ i kompiuter| ir prijunkite prie 
energijos saltinio. 

4. Vel prijunkite isorinius [renginius prie kompiuterio. 



APERSPEJIMAS: Kad isvengtumete elektros smugio, ugnies ar jrangos 
sugadinimo, nekiskite telekomunikacijos ar telefono jungciy j tinklo 
sqsajos valdiklio (NIC) lizdus. 



5. ]junkite kompiuter; paspausdami maitinimo mygtuka^. 
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Specifikacijos 



HP Compaq Microtower 



Microtower Matmenys 

Aukstis 14,5colio 36,8 cm 

Plotis 6,88colio 17,5 cm 

Gylis 16,5colio 42 cm 

Apytikris svoris 23,8 svaro 10,82 kg 

Temperaturos intervalai 

Veikimo metu nuo 50°F iki 95°F nuo 1 0°C iki 35°C 

Ne veikimo metu nuo -22°F iki 1 40°F nuo -30°C iki 60°C 

Santykinis dregnumas 
(nesikondensuojantis) 

Veikimo metu 10-90% 10-90% 

Ne veikimo metu 5-95% 5-95% 

Maksimalus aukstis 
(be papildomo slegio) 

Veikimo metu 10000 pedy 3048 m 

Ne veikimo metu 30000 pedy 9144m 

Veikimo temperatura yra mazinama 1,00°C kas 300 m (1000 pedy) iki 3000 m (10000 pedy) 
virs juros lygio, be tiesiogines saules sviesos. Maksimalus pokydo intervalas yra 100°C/val. 
Virsutine ribq galima nustatyti naudojant jdiegty pasirinkdy tipus ir skaidy. 

Silumos laidumas 

Didziausias 1575 BTU/val. 397 kg-cal/val. 

jprastas (laukimo rezimas) 340 BTU/val. 86 kg-cal/val. 



Technines jrangos vartotojo vadovas 



www.hp.com 



A-1 



Specifikacijos 



HP Compaq Microtower (Tqsinys) 






jejimo jtampa 






115 V 


230 V 


Maitinimo saltinis 








Naudojamos jtampos intervalas* 
Nominalios jtampos intervalas 
Nominalus sroves daznis 




90-1 32 VAC 
1 00-1 27 VAC 
50-60 Hz 


1 80-264 VAC 
200-240 VAC 
50-60 Hz 


Maitinimo saltinio galingumas 




300 W 


300 W 


Nominalioji jvesties srove (maksimali)* 


8A ties 1 00 VAC 


4A ties 200 VAC 


*Si sistema naudoja pasyvy maitinimo koeficientq, koreguojantj maitinimo saltinj. Maitinimo 
koeficiento koregavimas jmanomas tik esant 230V veikimo rezimui. Todel sistema atitinka CE 
zymejimo reikalavimus Europos Sqjungos salims. Siam saltiniui reikalingas jungiklis, 
naudojamas jtampos intervalui pasirinkti. 
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Baterijy keitimas 



Kartu su kompiuteriu gaunamos baterijos tiekia maitinima^ realaus 
laiko laikrodziui. Jei keisite baterija^ naudokite baterijas, atitinkancias 
gamintojo [deta^sias kompiuteryje. Kompiuteris parduodamas su 3 voltu. 
licio ploksciujii elementu_ baterija. 

Licio baterija eksploatavimo laikotarpis gali buti prailgintas 
jjungus kompiuteri [ veikianti kintamosios sroves lizda^ sienoje. 
Licio baterijos naudojamos tik tada, kai kompiuteris 
NEPRIJUNGTAS prie kintamosios sroves maitinimo saltinio. 



A 



A 



PERSPEJIMAS: Kompiuteryje yra vidine licio mangano dioksido baterija. 
Netinkamai naudojant baterijq kyla gaisro ir nusideginimo rizika. Jei norite 
sumazinti susizeidimo rizikq: 

■ Nebandykite is naujo jkrauti baterijos. 

■ Nelaikykite aukstesneje nei 60°C (140°F) temperaturoje. 

■ Neardykite, nespauskite, neperdurkite, netrumpinkite isoriniy kontakty 
bei saugokite nuo ugnies ir vandens. 

■ Baterijq keiskite tik siam produktui HP nurodyta atsargine baterija. 

jSPEJIMAS: Pries keiciant baterijq svarbu issaugoti kompiuterio CMOS 
nustatymy atsargine kopijq. Isimant arba keiciant baterijq CMOS nustatymai 
bus panaikinti. Apie CMOS nustatymy issaugojimq skaitykite Gedimy 
nustatymo vadove, esanciame Dokumentacijos CD kompaktiniame diske. 



Baterijy, baterijy pakuody ir akumuliatoriy negalima ismesti kartu su namy 
ukio atliekomis. Naudokite viesqjq surinkimo sistemq arba grqzinkite jas HP, 
HP jgaliotiesiems partneriams ar agentams, ir jos bus naudojamos pakartotinai 
arba tinkamai ismestos. 
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AjSPEJIMAS: Statinis elektros kruvis gali sugadinti kompiuterio ar papildomos 
jrangos elektroninius komponentus. Pries atlikdami siuos veiksmus, iskraukite 
statinj elektros kruvj trumpai paliesdami jzemintq metalinj objektq. 



1. Naudodami operacinQ sistema^ tinkamai isjunkite kompiuter;, 
tada isjunkite visus kitus isorinius prietaisus. 

2. Istraukite maitinimo kabel[ is maitinimo lizdo ir atjunkite visus 
kitus isorinius prietaisus. Nuimkite kompiuterio sonin; dangt[ 



Gali reiketi pasalinti ispletimo kortas, norint pasiekti baterijas. 



3. Raskite baterija^ ir baterijos laikikl; pagrindineje ploksteje. 

4. Atsizvelgdami [ baterijos laikiklio tipa^ pagrindineje ploksteje 
ir vadovaudamiesi viena sin instrukciju, pakeiskite baterija^ 

1 tipas 

a. Isimkite baterija^ is jos laikiklio. 




Ploksciojo baterijos elemento isemimas (1 tipas) 

b. Teigiama puse aukstyn [stumkite baterija^ kuria^ keiciate, { vieta^. 
Baterijos laikiklis automatiskai pritvirtina baterija^tinkamoje 
padetyje. 
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Bateri'm keitimas 



2 tipas 

a. Jei norite isimti baterij'3. is jos laikiklio, suspauskite metalinius 
gnybtus, esancius virs vieno baterijos krasto. Kai baterija iskyla, 
istraukite ja^O. 

b. Jei norite ideti nauja^baterija^, teigiama puse aukstyn istumkite 
viena^ pakeitimo baterijos krasta^po laikiklio krasteliu. 
Paspauskite kita^ krasta^ zemyn, kol gnybtai spragtels virs kito 
baterijos krasto ©. 




Ploksciojo baterijos elemento isemimas ir pakeitimas (2 tipas) 



Technines jrangos vartotojo vadovas 



www.hp.com 



B-3 
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3 tipas 

a. Atitraukite baterija^ laikant; spaustuka, O ir isimkite baterija^ ©. 

b. {dekite nauja^ baterija^ ir pastumkite spaustuka^ [ vieta^. 




Ploksciojo batehjos elemento isemimas (3 tipas) 

PakeitQ baterija^ atlikite toliau pateiktus zingsnius ir baikite procedure 

5. Uzdekite kompiuterio sonini dangr;. 

6. Prijunkite kompiuter; ir j; yunkite. 

7. Naudodamiesi Kompiuterio nustatymais is naujo nustatykite 
laika^ ir data., savo slaptazodzius ir kitus ypatingus sistemos 
nustatymus. Daugiau informacijos rasite Komputerio nustatymii 
(F10) programos vadove, esanciame Dokumentacijos 
kompaktiniame diske. 
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c 

Saugos uzrakty naudojimo sqlygos 



Saugos uzrakto jstatymas 



Zemiau ir kitame puslapyje pavaizduoti saugos uzraktai gali buti 
naudojami Microtower kompiuterio apsaugai. 



Kabelio uzraktas 




Kabelio uzrakto jtaisymas 
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Elektrostatine iskrova 



Statines elektros iskrova nuo pirsto ar kito laidininko gali sugadinti 
pagrindines plokstes arba kitus statinei elektrai jautrius irenginius. 
Tokio pobudzio neigiamas poveikis gali sumazinti numatytaji 
prietaiso eksploatavimo laika^. 

Apsauga nuo elektrostatines iskrovos zalos 

Jei norite apsisaugoti nuo elektrostatines iskrovos, atkreipkite demesi 
i siuos ispejimus: 

■ Venkite liesti rankomis laikydami ir transportuodami produktus 
antistatinese dezese. 

■ Elektrostatiniam kruviui jautrias dalis laikykite ju_ dezese, 
kol jos bus nuveztos [ nestatiskas darbo vietas. 

■ Pries isimdami is deziu_, padekite dalis ant izeminto pavirsiaus. 

■ Nelieskite kojeliii, laidu. ar schema. 

■ Liesdami statiniam kruviui jautrius komponentus arba mazgus 
bukite tinkamai isizeminQS. 

jzeminimo budai 

Yra keli izeminimo budai. Liesdami arba |taisydami elektrostatiniam 
kruviui jautrias dalis naudokite viena^ ar kelis is siu. budu.: 

■ Naudokite rieso dirzelL kur| izeminimo laidas sujungia su 
izeminta darbo vieta arba kompiuterio korpusu. Riesii dirzeliai 
yra lankstus dirzeliai, kuriii izeminimo laidu. varza maziausiai 

1 megaomas +/-10 procenti£. Noredami, kad izeminimas butij 
tinkamas, devekite dirzeli, priglundanti prie odos. 
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Elektrostatine iskrova 



■ Stovimose darbo vietose naudokite kulnu, koju pirstij. arba batu. 
dirzelius. Stovedami ant laidziu. grinds arba sklaidanciu. kilimeliu 
devekite dirzelius ant abieju. pedii, 

■ Naudokite laidzius surinkimo [rankius. 

■ Naudokite nesiojamuosius surinkimo komplektus su sulankstomu 
stating kruvi sklaidanciu darbo kilimeliu. 

Jei neturite siulomu naudoti priemoniii tinkamam izeminimui, 
kreipkites { HP igaliotuosius agentus, platintojus arba paslaugu teikejus. 



Jei reikia daugiau informacijos apie stating elektra^, kreipkites [ HP 
igaliotaji agents, platintoja^ arba paslaugu teikeja^. 
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E 



Darbo kompiuteriu nurodymai, 
nuolatine prieziura ir paruosimas siysti 

Darbo kompiuteriu nurodymai ir paruosimas siusti 

Vadovaudamiesi siais nurodymais teisingai nustatykite ir priziurekite 
kompiuter; ir monitoriuj 

■ Saugokite kompiuter; nuo pernelyg dideles dregmes, tiesioginiu. 
saules spinduliu, ir didelio karscio ar salcio. Informacija^ apie 
kompiuteriui rekomenduojamos temperatures ir dregmes 
intervalus skaitykite sio vadovo skyriuje Priedas A, 
„Specifikacijos". 

■ Pastatykite kompiuter; ant tvirto lygaus pavirsiaus. Palikite 1 0,2 cm 
(4 coliiO tarpa^ uz visu_ ventiliuojamu, kompiuterio pusiu_ ir virs 
monitoriaus orui cirkuliuoti. 

■ Niekada neapribokite oro sroves ; kompiuter; uzdengdami 
ventiliacijos ar oro [traukimo angas. Nedekite klaviaturos 
pagrindu zemyn tiesiai priesais kompiuter;, nes tai taip pat 
apriboja oro cirkuliacija^. 

■ Niekada nenaudokite kompiuterio, nuemQ dangt; arba sonin; skyda^. 

■ Nekraukite kompiuteriu. vienas ant kito ir nestatykite ju_ taip arti, 
kad vieno kompiuterio [kaitintas oras patektu, ; kita.. 

■ Jei reikia dirbti { atskira. dekla. ;detu kompiuteriu, deklas turi buti 
su [traukimo ir isputimo ventiliacinemis angomis, o darbui turi 
buti taikomi tie patys anksciau isvardyti nurodymai. 

■ Saugokite, kad ant kompiuterio ir klaviaturos nepatektu, skysciu_. 

■ Niekada neuzdenkite monitoriaus ventiliacijos angu_. 
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Darbo kompiuferiu nurodymai, nuolatine prieziura ir paruosimas siysfi 



■ Jdiekite arba jjunkite operacines sistemos ar kitos 
programmes jrangos maitinimo valdymo funkcijas, 
iskaitant miego busenas. 

■ Isjunkite kompiuteri pries atlikdami tokius veiksmus: 

□ Kai reikia, valykite kompiuterio isorQ minkstu, 
dregnu skudureliu. Nuo valymo priemoniu_ gali blukti 
spalva arba gadintis pavirsius. 

□ Reguliariai isvalykite ant visu_ kompiuterio pushi esancias 
ventiliacijos angas. Pukeliai, dulkes ir kiti svetimkuniai gali 
uzblokuoti ventiliacijos angas ir apriboti oro cirkuliavima^ 



Saugumo priemones optiniy disky jrenginiams 

Naudodami ar valydami optiniu_ diskij ;rengin| butinai atkreipkite 
demesi | toliau pateiktas rekomendacijas. 

Naudojimas 

■ Nejudinkite irenginio jo naudojimo metu. Del to gali 
sutrikti skaitymas. 

■ Saugokite [rengini nuo staigiu, temperaturos pokyciu,, 

nes irenginio viduje gali kondensuotis vanduo. Jei temperature 
staiga pasikeicia, kol jrenginys jjungtas, maitinima^ isjunkite 
ne anksciau kaip po valandos. Jei is karto naudosite |rengin|, 
jis gali blogai skaityti. 

■ Nelaikykite diskii irenginio vietoje, kurioje gali buti labai dregna, 
auksta arba zema temperatura, taip pat, kur irengini gali pasiekti 
mechaniniai vibravimai arba tiesioginiai saules spinduliai. 



Valymas 

■ Priekin^ pusQ valykite minkstu, sausu skudureliu arba minkstu 
skudureliu, siek tiek sudrekintu svelniu valiklio tirpalu. 
Niekada nepurkskite valymo skysciu, tiesiai ant irenginio. 

■ Stenkites nenaudoti jokiu, tirpikliii, pavyzdziui, alkoholio arba 
benzolo, kurie gali sugadinti pavirsiii. 
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Darbo kompiuteriu nurodymai, nuolatine prieziura ir paruosimas siysti 



Sauga 



Jei koks nors daiktas ar skystis patektu, [ disku_ irengini, nedelsdami 
isjunkite kompiuteri ir perduokite igaliotajam HP paslaugu, teikejui 
patikrinti. 



Ruosdamiesi siu_sti kompiuteri, vadovaukites siais patarimais: 

1. Padarykite atsargines kietojo disko failij kopijas PD diskuose, 
juostinio kaupiklio kasetese arba kompaktiniuose diskuose, 
arba diskeliuose. Saugokite, kad atsarginiu. kopiju_ laikmenos 
negautu, elektriniii arba magnetiniu. impulsu_ laikant arba 
transportuojant. 



Isjungus sistemos maitinima^ kietasis diskas automatiskai uzsirakina . 



2. Is diskeliu. irenginio isimkite visus program^ diskelius. 

3. I diskeliii irengini idekite tuscia^ diskeli; tai apsaugos irengini 
transportavimo metu. Nenaudokite diskelio, kuriame saugote 
ar planuojate saugoti duomenis. 

4. Isjunkite kompiuteri ir isorinius jo irenginius. 

5. Istraukite maitinimo kabeli is lizdo, tada is kompiuterio. 

6. Atjunkite sistemos komponentus ir isorinius prietaisus nuo 
ju_ maitinimo saltiniu., tada nuo kompiuterio. 



Pries transportuodami kompiuteri patikrinkite, ar visos plokstes yra 



tinkamai idetos ir itvirtintos ploksciu. lizduose. 



7. Supakuokite sistemos komponentus ir isorinius irenginius i jiems 
skirtas ipakavimo dezes arba panasias pakuotes, kuriose butu_ 
pakankamai juos apsaugancios medziagos. 



Apie poveiki aplinkai skaitykite sio vadovo skyriuje Priedas A, 



Pasiruosimas siysti 





Specifikacijos". 
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Rodykle 



A 

atkurimo programme jxanga 2-19 
atmintis 

Asimetrinis rezimas 2-6 

diegimas 2-5 

lizdu_ uzpildymas 2-6 

Sluoksninis rezimas 2-6 

specifikacijos 2-5 

talpa 2-5, 2-6, 2-9 

vieno kanalo rezimas 2-6 
atsargines kopijos 2-10, 2-19 
ausiniii jungtis 1-2 
ausinii^ linijinio isejimo jungtis 1-3 

B 

bateriju_ keitimas B-l 
busenii indikatoriai 1-4 

c 

CD-R/RW diskii jrenginio 
diegimas 2-10 
vieta 2-1 1 

D 

DDR2-SDRAM 2-5 
diegimas 

atmintis 2-5 

diskii irenginiai 2-10, 2-15 
ispletimo korta 2-20 
saugos uzraktai C-l 
DIMM 

Zr. atmintis 



diskeliii [renginys 

aktyvumo indikatorius 1-2 

diegimas 2-10 

isstumimo mygtukas 1-2 

vieta 2-1 1 
diskii irenginiii padetys 2-10 
DVD+R/RW disko irenginio 

diegimas 2-10 

vieta 2-1 1 
DVD-ROM diskii irenginio 

diegimas 2-10 

vieta 2-1 1 

E 

elektrostatine iskrova, apsauga nuo zalos D-l 

G 

galinio skydelio komponentai 1-3 
garso jungtis 1-3 

I 

ispletimo kortos idejimas 2-20 
K 

kietasis diskas 

aktyvumo indikatorius 1-2 

atkurimas 2-19 

SATA diegimas 2-10, 2-15 

vieta 2-1 1 
klaviatura 

jungtis 1-3 

komponentai 1-4 
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Rodykle 



kompaktiniu. disku. |renginys 

diegimas 2-10 

vieta 2-1 1 
kompiuteris 

darbo nurodymai E-l 

pasiruosimas siujsti E-3 

saugos uzraktai C-l 

specifikacijos A-l 
komponentai 

galinis sky das 1-3 

klaviatura 1-4 

priekinis skydelis 1-2 

L 

lygiagrecioji jungtis 1-3 
M 

maitinimo 

indikatorius 1-2 

kabelio jungtis 1-3 

mygtukas 1-2 
mikrofono jungtis 1-2, 1-3 
monitorius, prijungimas 1-3 

N 

nuoseklioji jungtis 1-3 

o 

optiniai diskai 

aktyvumo indikatorius 1-2 
diegimas 2-15 
isstumimo mygtukas 1-2 
nustatyta 1-2 
pasalinimas 2-12 
vieta 2-1 1 

P 

pasalinimas 

disku. irenginiai 2-12 
ispletimo korta 2-20 
ispletimo lizdo dangtelis 2-22 
kompiuterio soninis dangtis 2-2 
priekinis skydas 2-4 



pasiruosimas siusti E-3 
PCI korta 

Zr. ispletimo korta 
pele 

jungtis 1-3 

specialios funkcijos 1-6 
priekinio skydelio komponentai 1-2 
priekinis skydas 

pasalinimas 2-4 

pakeitimas 2-26 
programu_ klavisas 1-4 

R 

RJ-45 jungtis 1-3 

s 

SATA kontrolieriai 2-19 
saugos uzraktai C-l 
serijos numerio vieta 1-6 
specifikacijos A-l 

s 

soninio dangcio atrakinimas C-l 
soninis dangtis 

pasalinimas 2-3 

pakeitimas 2-27 

u 

uzraktai 

kabelio uzraktas C-l 

pagrindo uzraktas C-2 
USB prievadai 

galinis skydas 1-3 

priekinis skydelis 1-2 

w 

Windows logotipo klavisas 
funkcijos 1-5 
vietos 1-4 
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